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▼レポート価格（税別）：28万円（ハードコピー+CD） 
▼体裁：A4判、160頁 
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調査の対象  
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対象 

製品 

FC-BGA 

基板 

応用分野 PC用：MPU/GPU/Chipset 

Game用：MPU/GPU 

その他：ASIC/FPGA 

層数 1-n-1/2-n-2/3-n-3/4-n-4/5-n-5/  

コアレス基板 

FC-CSP 

基板 

製造工法 SAP/MSAP、セミアディティブ 

層数 1-n-1/2-n-2/ コアレス基板 

IC基板メーカ イビデン、新光電気工業、凸版印刷、 

京セラサーキットソリューションズ、 

Kinsus Interconnect Technology, Nan Ya 

Printed Circuit Board, Unimicron 

Technology, LG Innotek、Samsung E-M, 

Others 



調査内容  
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◆総論 3 

 

 ICパッケージ技術の動向 

 市場概括 

 フリップチップ基板全体の市場規模予測 

 フリップチップ基板市場全体の推移 

 

◆FCBGA基板 (ビルドアップ基板)  

 

FCBGA基板の動向・まとめ   9 

 ハイエンドMPU基板(PC/Server向け)の動向・Roadmap 

 UltraBook用MPU基板の動向・Roadmap 

 

FCBGA基板の市場規模 
-全体 16 

 FC-BGA基板の応用分野別市場規模 -全体- 

 FCBGA基板全体の主要用途別シェア (CY2014) 

 FCBGA基板全体の層数別シェア (CY2014) 

 FCBGA基板の主要企業別販売実績 -全体- 

 FCBGA基板全体のメーカ別シェア (CY2014) 

 

-主要企業別・層数別販売規模 CY2014 27 

 PC-MPU基板の主要企業別・層数別販売規模 

 PC-MPU基板の顧客別販売規模(数量・金額) 

 PC-MPU基板の層数別シェア (CY2014) 

 PC-GPU基板の主要企業別・層数別販売規模 

 PC-GPU基板の顧客別販売規模(数量・金額) 

 PC-GPU基板の層数別シェア (CY2014) 

  

 PC-Chipset基板の主要企業別・層数別販売規模 

 PC-Chipset基板の層数別シェア (CY2014) 

Game-MPU基板の主要企業別・層数別販売規模 

 Game-MPU基板の層数別シェア (CY2014) 

 Game-GPU基板の主要企業別・層数別販売規模 

 Game-GPU基板の層数別シェア (CY2014) 

 ASIC基板の主要企業別・層数別販売規模 

 ASIC基板の層数別シェア (CY2014) 

 FPGA/Others基板の主要企業別・層数別販売規模 

 FPGA/Others基板の顧客別販売規模(数量・金額) 

 FPGA/Others基板の層数別シェア (CY2014) 

 

-主要メーカの販売実績 CY2014 54 

 IbidenのFCBGA基板の販売実績 (CY2014) 

 KinsusのFCBGA基板の販売実績 (CY2014) 

 KyoceraのFCBGA基板の販売実績 (CY2014) 

 Nan YaのFCBGA基板の販売実績 (CY2014) 

 SEMCOのFCBGA基板の販売実績 (CY2014) 

 ShinkoのFCBGA基板の販売実績 (CY2014) 

 ToppanのFCBGA基板の販売実績 (CY2014) 

 UnimicronのFCBGA基板の販売実績 (CY2014) 

 OthersのFCBGA基板の販売実績 (CY2014) 

 

FCBGA基板の市場規模推移・予測 82 

-全体 (CY2012-CY2020) 

 FCBGA基板の用途別市場規模推移・予測(数量・金額) 

 FCBGA基板の層数別市場規模推移・予測(数量・金額) 

 



調査内容  
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-主要用途別 (CY2012-CY2020) 

 PC-MPU基板の層数別市場規模推移・予測(数量・金額) 

 PC-GPU基板の層数別市場規模推移・予測(数量・金額) 

 PC-Chipset基板の層数別市場規模推移・予測(数量・金額) 

 Game-MPU基板の層数別市場規模推移・予測(数量・金額) 

 Game-GPU基板の層数別市場規模推移・予測(数量・金額) 

 ASIC基板の層数別市場規模推移・予測(数量・金額) 

 FPGA/Others基板の層数別市場規模推移・予測(数量・金額) 

 

◆FCCSP基板 (ビルドアップ基板) 102 

 

FCCSP基板の動向・まとめ 103 

 A8/A9用基板の動向・Roadmap -Apple- 

 Exynos用基板の動向・Roadmap -Exynos- 

 Snapdragon用基板の動向・Roadmap -Qualcomm- 

 Mediatek用基板の動向・Roadmap –Mediatek- 

 AP向け基板の技術動向 -Mediatek- 

 ATOM用基板の動向・Roadmap -Mobile用ATOM- 

 

FCCSP基板の市場規模 115 

-主要基板メーカの販売規模 115 

 主要FCCSP基板メーカの基板タイプ別販売実績(CY2014) 

 FCCSP基板市場全体のメーカ別シェア (CY2014) 

 FCCSPの基板種類別シェア (CY2014) 

 

-主要プロッセッサメーカと主要基板メーカの供給状況 119 

 主要モバイル用プロセッサメーカの購入状況（数量・金額） 
 モバイルプロセッサメーカ別の購入量シェア（2014） 
 Apple向けFCCSP基板の供給状況 (CY2014) 

 Samsung向けFCCSP基板の供給状況 (CY2014) 

 Qualcomm向けFCCSP基板の供給状況 (CY2014) 

 Mediatek向けFCCSP基板の供給状況 (CY2014) 

 Spreadtrum向けFCCSP基板の供給状況 (CY2014) 

 Intel向けFCCSP基板の供給状況 (CY2014) 

 Others向けFCCSP基板の供給状況 (CY2014) 

 

-主要基板メーカのタイプ別・主要プロセッサメーカ別販売実績 137 

 IbidenのFCCSP基板の販売実績・タイプ別内訳(CY2014) 

 SEMCOのFCCSP基板の販売実績・タイプ別内訳(CY2014) 

 KinsusのFCCSP基板の販売実績・タイプ別内訳(CY2014) 

 UnimicronのFCCSP基板の販売実績・タイプ別内訳(CY2014) 

 ShinkoのFCCSP基板の販売実績・タイプ別内訳(CY2014) 

 KyoceraのFCCSP基板の販売実績・タイプ別内訳(CY2014) 

 その他メーカのFCCSP基板の販売実績・タイプ別内訳(CY2014) 

 

FCCSP基板の市場規模推移・予測 159 

 FCCSP基板の市場規模推移・予測 (数量：CY2013-2020) 

 FCCSP基板の市場規模推移・予測 (金額：CY2013-2020) 



申 込 要 項 
  
▼申込方法： 
巻末の申込書に所定事項をご記入の上、弊社宛までFAXお願いいたします。 

 
▼お支払について： 
お申込み時に請求書を発送いたしますので、請求日の翌月末日までに弊社指定口座にお振込みお願い申し
上げます。 

▼調査レポートの取り扱いについて 

申し込み企業における調査報告書のデータのご利用は、ご契約頂いた同一法人内にその利用範囲を限
定させて頂きます。また第三者への譲渡、複製を禁止致します。 

▼納品形態 
各レポート ハードコピー1部、ソフトコピー(CD-R)  1枚 
      



調査レポート申 込 書 
平成  年     月     日 

株式会社 ジャパンマーケティングサーベイ 行 (Fax:0120-052-807) 

  

       □ セット購入：ICパッケージ基板2015 & フリップチップパッケージ基板レポート2015 【セット価格（税抜き）：36万円】  

□ 単品購入：フリップチップパッケージ基板レポート2015 【単品価格（税抜き）：28万円】  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

          

 

 

 

     

    連絡事項等： 

企業名 

申込責任者 役職・所属 

連絡担当者 役職・所属 

TEL FAX 

所在地 〒(    －     ) 

Email Address 

特記事項 □前頁の「調査レポートの取り扱いについて」に同意します。 

※チェックをお願いいたします。 


